Leistungsspektrum Hub 3: Elektronikproduktion Q}g reenict

Produkte und Prozesse okologisch gestalten — was wir fur Sie tun konnen

Angebote zur Okobilanzierung

Themenbereich Technologische Angebote .
9 9 Umwelt-Potentialanalyse

Ersatz traditioneller Batch-Ofenprozesse durch Rapid Thermal

Processing im Bereich hochqualitativer Oxide (z.B. Gate-Oxidationen) Bewertung Material- und Energieverbrauch fur

fur die Fertigung komplexer Technologien fur kleine und mittlere Technologiemodule

Stlckzahlen

Erstellung der IN/OUT-Material- und Energieflisse von

Prozessabhangige CO,-Bilanzierung und Optimierun
Fotolackprozessen 919 2 g9 P g

Beratung Uber Abgasreinigung nur mit Wascherbetrieb

Untersuchung von Schadgasemissionen ais PECVD-Reinigungs- ohne Brenngas flir FAN-basierte Reinigung

prozessen. Verfugbare Reinigungsgase: PFCs, SF,, NF;, FAN Einsatz eines RPS-basierten Reinigungssystems fur PECVD
mit NF;- und FAN-Gasen unter Verwendung mikrowellen-

basierter Plasmaquelle

Bilanzierung von Prozessen, die an Energiemengen gekoppelt sind, inkl. L L
Optimierung Umweltbilanzierung von Oxidationsprozessen
Je nach Ausgangssituation kdnnen Energieeinsparungen
von bis zu 25 % fur einzelne Maschinen erzielt werden.
Messungen erlauben Okobilanzierung von Einzelprozessen

Beratung zur Energieeffizienz bei Einsatz von Maschinen und Anlagen. Mit
mobilen Energie-Loggern konnen zeitaufgelost die elektrischen Parameter
aufgezeichnet und direkt mit laufenden Prozessen korreliert werden
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Produkte und Prozesse okologisch gestalten — was wir fur Sie tun konnen

|
Themenbereich Technologische Angebote ATEELES UG Oko_bllan2|erung
Umwelt-Potentialanalyse
FKC265 Substitution fir Reinigung von Si-Wafern nach dem Bosch-Si-Atz- Einsatz Losemittel bzw. -gemische, die keine
Prozess Kanzerogenitat aufweisen und nicht sehr schadlich far
Wasserorganismen sind
. Eln_fghrung von umweltfreundlicheren Alternativen als EKC265 fur die EKC265 Alternativen: Fluoride, Amine, Hydroxylamin
Reinigung und Brenzcatechin-frei, niedrige Prozesstemperatur,
h . CMP-Prozessoptimierung mit alternativen Slurries aus weniger kritischen ohne Spulung mit Isopropanol
Materialien, Beratung zu Recycling-Tools, Charakterisierung an Teststrukturen Ersatz Ce- durch SiO,- haltige Slurries; Reduktion des
: : : — Wasserverbrauchs im Post-Prozess, Recycling und Re-Use
Materialienersatz Beratung bei der FAN-Gasinstallation, Erstellung und Optimierung des von Slurries, Bestimmung Verbrauch und CO,-Aquivalente

Plasmareinigungsrezepts Ersatz der Reinigungsgase C,F, und NF; durch FAN

Prozessparameter zur Herstellung von InGaAs/InAlAs/InP-Heterostrukturen auf
Silizium-Substraten Ersatz von He als Precursor-Gas durch Ar
Reduzierung des Arsen-Anteils in elektronischen

Alternative Materialien zu NMP: Testsmoglichkeiten durch umfangreiche Hochfrequenzschaltungen um 99,99 %

Kenntnisse unter Verwendung von verschiedenen Charakterisierungen Prozessevaluierung unter Vermeidung von NMP

Bewertung Material- und Energieverbrauch flr gesamte Technologieablaufe bzgl. Verbrauch vs. Aufwand

Mikroelektronik Z Fraunhofer

Dewtschland MIKROELEKTRONIK

B y ForSChungsfahrik Eine Kooperation von
Seite 12 08.10.2024 Kompetenzzentrum Green ICT @ FMD / @.“_.‘.ﬁ“ E
( .



Leistungsspektrum Hub 3: Elektronikproduktion ):g reenict

Produkte und Prozesse okologisch gestalten — was wir fur Sie tun konnen

Angebote zur Okobilanzierung

Th ich Technologische Angebot -
emenbereic ECNOIOgI=Clic ANgEbOtE Umwelt-Potentialanalyse

Beratung und Erstellung von Sachbilanzmodellen

Erhebung von Sachbilanzdaten: Zerstorungsfrei mittels Rontgen und
CT, zerstorend mittels hochauflésenden Schlifftechniken (z.B. FIB) Methodische Beratung zu ISO 14040/44 und Definition
spezifischer Anforderungen fur besondere

Anwendungen

Zuverlassigkeitstests nach der Verwendung alternativer Materialien: (z.B. Third-Party-Review fir Okobilanzen

thermische Wechsel, Vibration, Feuchtigkeit, Schertests, Tumbletests,
Droptests, Zugtests sowie Kombinationen mehrerer Tests; Bestimmung von Plausibilititscheck fiir Okobilanzdatensétze (insb. fiir
Oberflachendichten ) elektronische Komponentenfertigung sowie Leiterplatten)

Beratung zu und Umsetzung von Konzepten zum
Okodesign sowie zur Kreislauffihrung

Beratung zur Umweltgesetzgebungen und —
Anforderungen im Bereich Elektronik (nicht
rechtsverbindlich) (Bsp. Stoffverbote, DPP, Okodesign-
Richtlinie, ...)
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